


















专利名称(译) 柔性OLED面板,柔性面板的薄膜封装结构及其封装方法

公开(公告)号 US20200220103A1 公开(公告)日 2020-07-09

申请号 US16/823298 申请日 2020-03-18

[标]发明人 HUANG JING
HSU HSIANG LUN

发明人 HUANG, JING
HSU, HSIANG LUN

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/56 H01L2251/5338 H01L51/5253 H01L51/0097 H01L27/32 H01L51/5237 H01L27/3246 
H01L51/5256

优先权 201810295363.0 2018-04-04 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及一种柔性OLED面板,柔性面板的薄膜封装结构及其封装方
法。 本发明包括第一无机层,第一有机层和第二无机层结构,其中第一有
机层通过使用作为有机材料的六甲基二硅氧烷形成第一挡土墙而制备。 
第一挡土墙与第一有机层之间的亲水性/疏水性相反地设置,使得第一挡土
墙与第一有机层的表面在接触时不会相互溶解。 该特征可以大大减小至
少一个挡土墙的厚度。 在确保将柔性面板显示区域与外部水氧隔离,覆盖
柔性面板的颗粒污染物,缓冲弯曲和折叠期间的应力的同时,本发明具有更
简化和更可靠的特征。
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